
DISEÑO DETALLADO DEL HARDWARE
[NOMBRE DEL MODULO]
Prefacio

	
	

	
	Este documento describe el diseño detallado de hardware del modulo [nombre del modulo], cuyo objetivo principal es [describa el objetivo principal del modulo]

	Alcance
	Este documento de diseño detallado del hardware del modulo es la base de la implementación de este. Describe los siguientes tópicos: [especifique la lista de tópicos]. Este documento no describe [especifique lo que no se describe en este documento].
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1 Definición del Módulo
1.1 Alcance
[Describa lo que el módulo debe hacer.]
1.2 Supuestos
[Describa todos los supuestos que serán considerados para diseñar el módulo]

1.3 Dependencias
[Describa las dependencias del modulo, por ejemplo este modulo de hardware usa el módulo de software xx para realizar la operación yy, o el módulo de hardware zz debe estar conectado a este módulo.]

1.4 Restricciones

[Describa todas las restricciones que deben ser consideradas al diseñar el módulo, por ejemplo: ubicación de componentes en la tarjeta, etc.]
1.5 Riesgos

[Describa todos los riesgos relacionados con el modulo que puedan impactar el desarrollo.]
1.6 Metodología de Prueba

[Describa como realizará las pruebas unitarias del módulo. Si se planifica escribir una o más funciones para probar el módulo, estas deben ser definidas y diseñadas en esta sección.]

2 Diseño Detallado
2.1 Diseño de Alto Nivel
2.1.1 Diagrama de Bloques y Arquitectura
[Presente un diagrama de bloques de la arquitectura del modulo. Identifique todos los bloques o etapas del diagrama.]

2.1.2 Descripción de Características de Cada Bloque
[Liste cada bloque del modulo describiendo sus características. Vea el siguiente ejemplo]
HB1 – [Ejemplo: DC-Bus Brake Chopper]
· Potencia de la resistencia interna: 100W durante 15sec o 50W continuos
· Terminales externos

Al usar la resistencia externa, la potencia disponible esta limitada exclusivamente por el MOSFET

2.2 Diseño de Bajo Nivel
[Describa la función detallada de cada bloque indicando las señales de entrada y salida. Vea el siguiente ejemplo]
HB2 – [Ejemplo: Implementación de una etapa de filtraje de corriente]

	Entradas
	Especificaciones

	1
	[Ejemplo: Señal de voltaje DC de 15 mV].

	2
	[Ejemplo: Señal de voltaje alterno. Valor máximo 30 mV].

	Procesamiento
	

	1
	[Ejemplo: Filtro activo con detección de peak para detector corriente y limitarla.]

	2
	

	Salidas
	

	1
	[Ejemplo: Señal de voltaje alterno sobre señal DC. Valor máximo 2.5V] 

	2
	[Ejemplo: Señal de voltaje DC de 2.5 V] 


2.3 Esquemáticos
[Liste todos los archivos esquemáticos indicando su ubicación. Vea el siguiente ejemplo]

Los archivos relacionados con la tarjeta BLDC_WM Board V 1.0 se encuentran en el siguiente directorio 

“$\BLDC_WM\Schematic\”
2.4 Lista de Componentes (BOM)
[Especifique el archivo con la lista de materiales y su ubicación]
2.5 Diseño Layout PCB
[Especifique el archivo con el diseño del PCB y su ubicación]
2.6 Diseño Mecánico
[Especifique el archivo con el diseño mecánico y su ubicación]
Glosario (Definiciones y Siglas)
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